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Strukturierung von polymeren Isolierstoffoberflächen 
für den Einsatz in der Hochspannungsisoliertechnik

Zielstellung/Praktischer Bezug: 
• Verbesserung der wasserabweisenden Eigenschaften (Hydrophobie) von

HS-Kunststoffisolatoren - dadurch höheres Isoliervermögen unter Fremdschicht-
belastungen

• Verbesserung der elektrischen Festigkeit von Isolierstoffverbunden (Interfaces)
(Nutzung von „Barriereneffekten“)
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Strukturierung

Arbeitsschritte: 
• Recherche zur Herstellung und Modellierung von Mikro- und Nanostrukturen an Isolierstoffoberflächen, 

zu Prüfverfahren für strukturierte Kunststoffoberflächen (Rauheitsprofile), zur Bewertung des 
Hydrophobiezustandes und des Isoliervermögens an strukturierten Isolierstoffoberflächen bzw. -
verbunden

• Herstellung mikrostrukturierter Proben
Beispiele:

Struktur 2Struktur 1

• Bewertung von Hydrophobieeigenschaften: Kontaktwinkelmessung (statisch und dynamisch)
• Bewertung der elektrischen Eigenschaften unter HS-Beanspruchung (Kurzzeit- und Langzeitverhalten)

• Auswertung, Optimierung der Strukturen hinsichtlich Mikro- und Nanostruktur
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